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0 Autorze 

Prof. dr bab. inz. Leszek A. Dobrzanski, Hon. Prof., dr he multi, Profesor In­
zynierti Materialowej, Nanotechnologii, Inzynierii Biomedycznej i Stomatologicz­
nej, Inzynierii Wytwarzania oraz Organizacji i Zarzqdzania od roku 2017 jest Prze­
wodniczqcym Rady Nadzorczej i Naczelnym Pracownikiem Naukowo-Badawczym 
Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inzynierii Medycznej i Stomatolo­
gicznej ASKLEPIOS w Gliwicacb. Z wyboru jest Prezydentem Mi~dzynarodowej 
Akadernii Nauk - the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, 
Prezydentem Mi~dzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego - the Association of 
Computational Materials Science and Surface Engineering oraz Wiceprezesem Aka­
demii Inzyniersk:iej w Polsce oraz taki:e z wyboru czlonk:iem zagranicznym Akade­
mii Nauk Inzynierskich zar6wno Slowacji, jak i Ukrainy. Jest Redaktorem Naczel­
nym Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Archives 
of Materials Science and Engineering oraz Open Access Library wspieranych finan­
sowo przez Ministerstwo Nauk:i i Szkolnictwa Wyzszego. Jest Przewodniczqcym 
Grupy Roboczej Nr 8 Krajowych lnteligentnych Specjalizacji, koordynowanych 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, majqcej w zakresie swoich zaintere­
sowan wielofunkcyjne materialy o zaawansowanych wlasnosciach, w tym nano­
procesy, nanoprodukty i nanotechnologi~ . Jest ekspertem Funduszu W~gla i Stali 



OAutorze 

Unii Europejskiej oraz oficjalnym reprezentantem Polski w akcji COST w zakresie 
nanotechnologii. Jest czlonldem Materials Research Society w USA i European Mi­
croscopy Society oraz Polskiego Towarzystwa Materialoznawczego oraz Polskiego 
Towarzystwa Mikroskopii. 

Prof. Leszek A. Dobrzanski urodzil si~ 4.09.1947 roku w Gliwicach, gdzie sta­
le mieszka. Studia wyzsze ukOI'lczyl 15.03.1971 roku na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki Sl~skiej w Gliwicach, uzyskuj~c dyplom z wyr6znie­
niem. Doktorat wykonany pod opiek~ promotorsk~ prof. zw. dr. hab. inz. Jana 
Adamczyka Hon. Prof. Pol. SI. i nast~pnie wyr6zniony Nagrod~ Ministra, obronil 
w 1977 roku. Habilitacj~ ukoitczyt w 1990 roku, a tytul Profesora Prezydent Rzeczy­
pospolitej Lech Wal~sa nadal Mu 18.09.1995 roku. Tytuty Doctora Honoris Causa 
uzyskat w roku 1999 na Uniwersytecie w Ruse w Butgarii, w roku 2007 w Chmiel­
nickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie, oraz w roku 2016 
w Uniwersytecie w Miszkolcu na W~grzech. W roku 2017 zostat Profesorem Hono­
rowym Narodowego Uniwersytetu , Politechnika Lwowska" we Lwowie na Ukrainie. 

Prof. Leszek A. Dobrzanski, niezmiennie, od 1971 roku do wrzesnia 2017 roku 
pracowat na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Sl~skiej 
w Gliwicach, uprzednio b~d~c jako stypendysta naukowy asystentem-staiyst~ juz 
od 1967 roku. Po zatrudnieniu, w latach 1971·d972 pracowat jako asystent, w la­
tach 197271977 jako starszy asystent, w latach 19777 1990 jako adiunkt, w okresie 
199071991 jako docent, a w latach 199171998 jako profesor nadzwyczajny. Od roku 
1998 pracowal jako profesor zwyczajny Politechniki Sl~skiej mianowany przez mi­
nistra prof. Miroslawa Handke. Od 1.10.2017 roku jest emerytowanym profesorem 
Politechniki Sl~skiej . 

W latach 199772013 prof. Leszek A. Dobrzanski byl Dyrektorem Instytutu Ma­
teriat6w Inzynierskich i Biomedycznych Wydzialu Mechanicznego Technologicz­
nego Politechniki Sl~skiej w Gliwicach i r6wnoczesnie - w Iatach 199172013 byl 
K.ierownikiem Zaktadu Technologii Proces6w Materialowych, Zarz~dzania i Tech­
nik Komputerowych w Materialoznawstwie. W latach 199972017 byl kierownikiem 
Studi6w Doktoranckich Wydziatu Mechanicznego Technologicznego Politechniki 
Sl~skiej w Gliwicach. 

Prof. LeszekA. Dobrzanski przez trzy kadencje z wyboru bylw Iatach 19907 1993 
i 199972005 Dziekanem Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniki 
Sl~skiej w Gliwicach, pelni~c r6wniez w Jatach 19937 1996 funkcj~ Prodziekana -
Pierwszego Zast~pcy Dziekana tego Wydzialu. W Jatach 201272013 byl Prorekto­
rem Politechniki Sl~skiej w Gliwicach ds. Nauki i Wsp6lpracy z Przemyslem. 

Niezaleznie od pracy w Politechnice Sl~skiej r6wnoczesnie w Iatach 199571998 
byl profesorem zwyczajnym oraz Prorektorem ds. Nauki w Wyzszej Szkole Zarz~dza­
nia i Informatyki w Bielsku-Bialej, w latach 200872009 byl profesorem zwyczajnym 
w lnstytucie Fizjoterapii Wydzialu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politech­
niki Opolskiej w Opolu, a w Latach 201472015 byl profesorem zwyczajnym i Za­
st~pc~ Dyrektora ds. Wsp61pracy Mi~dzynarodowej w lnstytucie Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania w Krakowie, a w latach 202072023 pracowat jako Profe­
sor w Katedrze lniynierii Biomedycznej Politechniki Koszaliilskiej w Koszalinie . 
Przez 8 !at byl Wiceprzewodnicz~cym Rady Naukowej Instytutu Obr6bki Plastycz­
nej w Poznaniu. Prof. Leszek A. Dobrzanski petnit liczne funkcje w systemie nauki 
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w Polsce, m.in. byl przez 6 kadencji do roku 2020 czlonkiem Komitetu Nauki o Ma­
terialach Polskiej Akadernli Nauk, pelni::tc r6wnoczesnie funkcje( Przewodrucz::tcego 
Sekcji Material6w MetaHcznych tego Kontitetu, byl czlonkiem zalozycielem i przez 
3 kadencje czlonkiem Zarz~du Gl6wnego Polskiego Towarzystwa Materialoznaw­
czego, a takze przez 4 lata czlonkiem Rady Gl6wnej Szkolnictwa Wyzszego. 

OpubHkowany tw6rczy dorobek naukowy Prof. Leszka A. Dobrzail.skiego o zna­
czeniu mictdzynarodowym dotyczy nauki o materialach, inzynierii powierzchni, 
nanotechnologii oraz komputerowego wspomagania projektowania material6w 
inzynierskich i modelowania ich struktury i wlasnosci, a tak:le foresightu techno­
logicznego. Od kilkunastu lat specjalizuje sict ponadto w zakresie inzynierii sto­
matologicznej oraz bioinzynierii . Jego tw6rczosc naukowa obejmuje niemal 3000 
publikacji naukowych oraz kolejne obecrue w druku, w tym ok. 60 ksi~zek, w tym 
liczne w je(zyku angielskim i kolejne w druku, ok. 60 rozdzial6w w ksi::tzkach i mo­
nografiach oraz ok. 250 artykul6w w je(zyku angielskim na tzw. , liscie filadelfij­
skiej" oraz ok. 60 patent6w, wzor6w uzytkowych i zgloszen patentowych. Indeks 
h cytowail wynosi 55 (GS), 34 (SC), 28 (WS). Ponadto Jego dorobek naukowy 
obejmuje tak:le ponad 120 wyklad6w na zaproszerue organizator6w ntictdzynarodo­
wych konferencji naukowych w wielu krajach Swiata na wszystkich kontynentach. 
Byl wielokrotnie profesorem wizytuj~cym na ok. 100 uniwersytetach na wszystkich 
kontynentach. Jako Przewodnicz~cy Komitet6w Organizacyjnych zorganizowal ok. 
100 ntictdzynarodowych konferencji naukowych. Jest tw6rc& i Uderem wlasnej i zna­
nej rue tylko w Polsce GHwickiej Szkoly Naukowej Inzynierii Materialowej, Inzynie­
rii Powierzchni, Nanotechnologii i Inzyruerii Stomatologicznej, kt6ra zaowocowaJa 
wypromowaniem przez Niego osobiscie grupy 62 zakonczonych prac doktorskich 
oraz kiJku w toku. Jest promotorem ok. 1000 prac magisterskicb i inzynierskich. 

Prof. Leszek A. Dobrzailski za zasJugi dla rozwoju nauki i wsp6lpracy srodo­
wiska naukowego Polski ze srodowiskanti naukowymi innych Pailstw uzyskal wie­
le prestizowych krajowych i mictdzynarodowych nagr6d, wyr6znien i odznaczen, 
w tym m.in. zostal odznaczony przez Prezydenta RP Krzyzanti: Komandorskim, 
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyzami ZasJugi: Zlo­
tym i Srebrnym, a takze zostal odznaczony Krzyzem Komandorskim Orderu ,Me­
rite de !'Innovation" Kr6lestwa Belgii, za dzialalnosc innowacyjn::t i wynalazcz~. 

Prof. Leszek A. Dobrzailski jest ponadto laureatem wielu nagr6d i medali w tym 
Medalu za wartosci humanitarne im. Ferdinande Martinengo na Slowacji, Mictdzy­
narodowego Zlotego Medalu Wiliama Johnsona w Irlandii, Zlotego Medalu Swia­
towej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera, medali kilkudziesictciu Uniwer­
sytet6w w wielu Krajach, Medalu im. Prezydenta Gabriela Narutowicza Akademii 
Inzynierskiej w Polsce oraz Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wyna­
lazc6w i RacjonaHzator6w im. Tadeusza Sendzimira oraz wyr6znienia Polskiego 
Towarzystwa Materialoznawczego, ponad 100 nagr6d i zlotych medali na Targach 
lnnowacji i Wynalazczosci w kilkudziesictciu krajach w Swiecie, a tak:le Hcznych 
nagr6d za wydane ksi::tzki, w tym kilkakrotnie nagrody na Targach ATENA i wielu 
nagr6d kolejnych Ministr6w Nauki i Szkolructwa Wyzszego. Plasuje sict w polowie 
stawki 2% najczctsciej cytowanych w Swiecie naukowc6w wedtug listy opracowanej 
przez Stanford University w USA i Wydawnictwo Elsevier. 

Identyfikator ORCID: https:/ /orcid.org/0000-0002-7584-8917 
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Jakiej tematyki 
dotyczy drugi 
tom ksiqZki? 

Podstawowe czynnild horyzontalne rozwoju przentyslowego 

Materialy iniynierslde Gospodarka obiegu ZllDlkni~tego Powszec:hna c:yfryzac:ja przemyslowa 

Ksilrzka jest bardzo obszerna i pomimo, i:e w sekwencji rozdzial6w w spos6b 
cia,gly przedstawiono wiedz(( dotyCZ<\C<\ material6w ini:ynjerskicb, metodologU ich 
projektowania oraz technologii proces6w materialowych, konieczne bylo jej podzie­
lenie na kilka tom6w. W niniejszym drugim tomie pozostawiono powyi:szy rysunek, 
ukazuj(\cy schematycznie czynniki horyzontalne, decyduj(\ce o rozwoju wszystkich 
gal((zi przemyslu i szerzej gospodarki, do kt6rych zaliczaj(\ si(( nowoczesne materia­
ly, ekologia wraz z gospodark(\ obiegu zamkni((tego oraz powszechna cyfryzacja. Te 
trzy wyrruenione determinanty stoj(\ u podstaw aktualnego stadium Przemyslu 4.0 
oraz Spoleczeilstwa 5.0. Ksi<4i:ka rozwija szczeg6lowo podstawow(\ zasad((, znan(\ 
przez ludzi od zarania cywilizacji, i:e zaspokojenie potrzeb poprzez wytworzerue 
produkt6w, wymaga wykorzystania material6w i to dobranych, a wlasciwie zapro­
jektowanych tak, aby zapewnic optymalne warunki ich ui:ytkowania. Niniejszy roz­
dzial obejmuje Ksi((g(( m i w calosci dotyczy technologii proces6w materialowych. 

Pisza.c o tecbnologii nie spos6b unikna.c dyskusji o etymologii i znaczeruu tego 
slowa. Istnieje bowiem wiele nieporozumjefl semantycznych w tym zakresie. Wystar­
czy przywolac poj((cia tecbniki i technologjj, aby zrozumiec istot(( tego problemu. 
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Wedlug Slownika PWN technika (z j. stgr. rtxv11. techne , sztuka, rzemioslo, kunszt, 
umiej«(tnosc") jest dziedzin& ludzkjej dzialalnosci, powoduj&cej z wykorzystaniem 
wiedzy, wytwarzanie wyrob6w i wywolywanie zjawisk niewyst«(puj&cych naturalnie 
w przyrodzie. Jest to tei wyuczona i wycwiczona umiej«(tnosc wykonywania jakjchs 
czynnosci. Technologia (j. gr. techne+logos) jest natomjast dziedzin& technjki zaj­
muj&c& siC( opracowywaniem i przeprowadzaniem proces6w wytwarzania Jub prze­
twarzarua surowc6w, p6lwyrob6w i wyrob6w w komponenty, elementy oraz w goto­
we wyroby. Kr6cej, wedlug Slownika wyraz6w obcych Wladyslawa Kopaliftskjego 
(Swiat Ksi&ikj, Warszawa, 2000), technika oznacza wytwarzanie d6br material­
nych, a technologia jest naukq o metodach przer6bkj i obr6bkj material6w, chociai 
drugie znaczenie jest toisame z technik& i to wlasnie powoduje nieporozumjenia. 

Wedlug wiedzy o zarz&dzaniu, technologi«( mozna rozumjec jako kombinacj«( 
wiedzy, umiej«(tnosci, doswiadczenia i rozwi&zail organizacyjnych, wykorzystywa­
nych do produkcji i uiytkowania towar6w w celu zaspokajania potrzeb. 

Technologia sklada siC( z trzech element6w: 
• wyposaienia fizycznego niezbctdnego do wykonywania zadan i operacji, czyli 

maszyn, urz&dzen i system6w (j . ang. hardware), 
• wiedzy o tym, jak uiywac wyposazenia fizycznego, czyli program6w, baz da­

nych, projekt6w (j. ang. software), 
• swiadomosci istnienia technologii, zdolnosci i gotowosci jej uiycia, kompe­

tencji pracownik6w, warunk6w organizacyjnych, kultury innowacyjnej (j. ang. 
brainware ). 
Do specyficznych cech technologii moina zaliczyc nieuchwytnosc, kumulatyw­

ny charakter, moiliwosc wielokrotnego wykorzystania i latwosc przekazu. ldenty­
fikacj«( powi&zail, mapowanie proces6w, nabycie licencji, wykorzystanie, ochronct 
i monitorowanie efektywnosci zalicza siC( do element6w zarzqdzania technologi&. 
Transfer technologii pionowy lub poziomy obejmuje przenoszenie wiedzy i zdolno­
sci technologicznych w wytwarzaniu. 

Zakres tresci Ksi«(gi m zawartej w niniejszym tomie jest bardzo obszerny. Po 
og6lnej klasyfikacji wszystkich technologii proces6w materialowych opisano tech­
nologie wymagaj&ce stanu cieklego materialu iniynierskjego. Nast«(pnie zaprezento­
wano ksztahowanie struktury material6w metalowych przez odksztalcenie plastycz­
ne i obr6bkct ciepln& oraz technologie spawalnicze l&czenia, decyduj&ce o strukturze 
i wlasnosciach materia low iniynierskich. Kolejne rozdzialy dotycz& iniynierii prosz­
k6w i inzynierii powierzchni. Technologie material6w cerarnicznych, szkla i cerami­
kj szklanej oraz material6w polimerowych, material6w WC(glowych i krzemowych 
oraz material6w kompozytowych stanowi& tematyk«( nast«(pnych rozdzial6w. 

Naleiy pami~tac, ie nie ma material6w scisle dedykowanych. Wielokrotnie 
zdarza siC(, ie decyzja o doborze materialu przes&dza o koniecznosci zastosowania 
konkretnej technologii, chociai bywa i odwrotnie. Niejednokrotnie naleiy dokonac 
korekty cech konstrukcyjnych produktu, jeieli wymaga tego dob6r materialu iniy­
nierskiego i/lub zaprojektowanie konkretnej technologii proces6w materialowych. 
Wobec tego kaidy iniynier i to wielu specjalnosci mu si dysponowac szerok& wiedz& 
w zakresie technologii proces6w materialowych. Wszystkje niezbctdne informacje 
w tyro zakresie s& zawarte w niniejszym rozdziale. A zatem iyczct przyjemnej lektu­
ry i owocnych studi6w. 



Refleksje finalne 
Oddajemy do r(\k PT Czytelnik6w tom drugi ksi(\i:ki. Nikt inny jak autor nie 

zdaje sobie sprawy, i:e "Trzeba mnostwa wysilku i dojrzalosci emocjonalnej, by wejsc na 
wysok:t gor~, nie wspominaj:tc ju:i o umiej~tnosciach" . To stowa Beck Weatbersa (ur. 
1946) amerykatiskiego lekarza patologa i himalaisty z Dallas, kt6ry niemal cudem 
przei:yl katastrof~ na Mount Everest w 1996 roku. Slowa icb autora dotycz(\ doslow­
nie gory i to najwyi:szej na Swiecie. G6r(\ jest jednak kai:de wielkie wyzwanie, choc 
w6wczas ma znaczenie wirtualne. Ale wysilek, dojrzalosc i umiej~tnosci S<\ i musz(\ 
bye w kai:dym przypadku calkowicie realne. Zadanie zostalo wykonane, a tom drugi 
jest wydrukowany. Mam prawo i zaszczyt traktowac to jako wielki sukces osobisty 
oraz ulg~. Nie ustaj~ jednak w dzialaniach nad kolejnyrni zaplanowanymi Ksi~gami 
tej monumentalnej ksi(\i:ki. 

Ksi<\i:k~ dedykuj~ Pami~ci Mych Rodzic6w. Tata Boleslaw byllekarzem wetery­
narii, pelni(\c w swym zawodzie liczne odpowiedzialne funkcje, a Mama .Krystyna, 
jako ksi~gowa, wiele lat przepracowala w Politechnice Sl(\skiej w Gliwicacb. II Woj­
n~ Swiatow(\ przei:yli we Lwowie, by z koniecznosci opuscic ukochane Miasto 
i w 1945 roku emigrowac na odlegly Sl(\sk, do Gliwic, gdzie si~ urodzilem po dw6ch 
latach. To Ich staraniom i dlugoletnim wysifkom zawdzi~czam w dui:ej mierze to, 
Kim zostalem w i:yciu. W tym swietle, szczeg6lnego znaczenia nabiera powierzenie 
mi w roku 70. Urodzin Godnosci i Tytulu Honorowego Profesora przez Senat Po­
litechniki Lwowskiej, bow jakims sensie danym mi bylo w ten spos6b powr6cic do 
Miasta moich Rodzic6w. 

W tym momencie dzi~kuj~ moim licznym Wychowankom, kt6rych liczba prze­
kracza 1000, bo tyle prac dyplomowych wypromowalem, a zwlaszcza 62 doktorom, 
z kt6rych polowa osi(\gn~la obecnie stanowiska profesorskie. To z Nimi wykonalem 
liczne prace naukowo-badawcze, kt6re zaowocowaly m.in. zdj~ciami struktur ma­
terialograficznych, kt6re moglem wybrac, aby je zamiescic we wkladkach umiesz­
czonych w ksi(\i:ce. Niekt6re kolorowe zdj~cia dostarczyl mi Prof. Przemystaw 
Zagierski z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii. Ze szczeg61n<\ atencj(\ wspominam, 
skladaj(\c Im podzi~kowanie, moich Najblii:szych, z kt6rymi, zwlaszcza w ci(\gu 
ostatniego dziesi~ciolecia, wykonalismy wiele wsp6Lnych prac naukowych, studi6w 
poznawczych i dzialan organizacyjnych. Dzi~kuj~ C6rkom prof. dr hab. ini:. Annie 
D. Dobrzailskiej-Danikiewicz i dr n. hum. Marzenie .Kraszewskiej oraz Synowi dr 
ini:. Lechowi B. Dobrzailskiemu oraz Synowej dr n. med. Joannie Dobrzatiskiej 
i Bratu prof. dr hab. ini:. Januszowi Dobrzatiskiemu. 

Serdecznie dzi~kuj~ Panom Recenzentom za wysok<\ ocen~ mojej pracy, z wiel­
k(\ satysfakcj(\ przyjmuj(\c Ich komentarze i uwagi. 

Pan prof. dr hab. ini:. Jerzy Pacyna z Akademii G6rniczo-Hutniczej w Krako­
wie napisal m. in.: "Wielokrotnie mialem zaszczyt i przyjemnosc opiniowac wiele zna­
komitych ksill:iek autorstwa P. Prof. dr hab. in:i. Leszka A. Dobrzanskiego, wielokrot­
nie nagradzanych ( ... ). Opiniowalem m.in. znakomitll i fundamentaln:t ksi11:ik~ wydan!l 
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dwukrotnie w latach 2002 i 2006 ( ... ), ktora zasluienie, wsrOd ( ... ) Doktorantow oraz 
Studentow wielu Uczelni technicznych, zyskala obiegow:t nazw~ "Biblii Dobrzanskiego" . 
( ... ) Z tym wi~ksz:t przyjemnosci:t oraz nieklaman:t ciekawosci:t przyj:tlem propozycj~ za­
poznania si~ z tresci:t kolejnej ksilliki przygotowywanej przez tego Autora ( ... ). Lektura 
przedstawionej propozycji ksi:tiki ( ... ) w sensie pozytywnym przekroczyla wszelkie moje 
przewidywania. To jest dzielo niespotykane. ( ... )Jest to ksi:tika znakomicie rozszerzona 
w stosunku do wszystkich wydawanych dotychczas przez tego Autora i nie maj:tca prece­
densu na krajowym i mi~zynarodowym rynku wydawniczym". 

Pan prof. dr hab. inz. Jaroslaw Mizera z Politechniki Warszawskiej napisal m.in.: 
,Prof. dr hab. ini. Leszek A. Dobrzaiiski wychowawca wielu pokolen studentow, dok­
torantow i naukowcow opracowal swoje no we dzielo ( ... ) b~d:tce kompendium wiedzy, 
pozwalaj:tce poznac i zrozumiec swiat materialow konstrukcyjnych i funkcjonalnych. To 
wybitne opracowanie opisuje material od poziomu mikrostruktury po jego aplikacj~. Jest 
to jedyny tak kompletny podr~cznik w obszarze materialow iniynierskich wydany w j~zy­
ku polskim. Dzielo to z pewnosci:t uswiadomi Czytelnikowi, ie post~p cywilizacyjny nie 
moie odbyc si~ bez nowych materialow iniynierskich, spelniaj:tcych zloione wymagania 
dotycz:tce wlasnosci aplikacyjnych produktow i technologii, od ktorych zaleiy stale oczeki­
wana poprawa warunkow iycia i zdrowia ludzi. Kaidy z Czytelnikow ( ... ) znajdzie w nim 
,cos" dla siebie. Dzielo to jest kompendium wiedzy na temat wszystkich grup materialow 
iniynierskich oraz procesow technologicznych ( ... ). Zawarte w nim informacje i opisy nie 
maj:t odpowiednika w innych dost~pnych opracowaniach ( ... )". 

Pan prof. dr bab. inz. Jerzy Nowacki ze Szczecina z kolei napisal m.in.: "Kom­
petentnie przyj~ty zakres tematyczny ksi:tiki kompleksowo odnosi sie do zagadnieii pod­
staw nauki o materialach, wszechstronnej charakterystyki materialow oraz technologii 
materialowych ( ... ). W ksi:tice przedstawiono takie ( ... ) metodologi~ projektowania ma­
terialowego ( ... ) wraz z podstawami ksztaltowania struktury i wlasciwosci materialow 
metalowych, analiz~ mechanizmow uszkodzenia i zniszczenia materialow iniynierskich 
w trakcie eksploatacji w roinych warunkach ( ... ), aspekty ekologiczne produkcji i stoso­
wania materialow oraz sposoby opracowania nowatorskich rozwil!Zan. ( ... ) Autor odniosl 
si~ ( ... ) rowniei do tak wainych zagadnien jak aktualne stadium rozwoju iniynierii ma­
terialowej na tie uwarunkowaii historycznych i znaczenia materialow iniynierskich w ak­
tualnym stadium Przemyslu 4.0 rewolucji przemyslowej ( ... ). Bior:tc pod uwag~ obj~tosc 
ksil\iki i bogactwo zawartej w niej tresci stanowi ona wyj:ttkowe dzielo nie tylko w Polsce, 
ale w skali swiatowej." 

Mam gl~bokie przekonanie, i e PT Czytelnicy podzielct poglctdY Pan6w Recen­
zent6w na temat walor6w tej ksictiki . Pozostaje mi zatem zloi;yc PT Czytelnikom 
iyczenia owocnych studi6w i satysfakcji z poslugiwania si~ ksicti kct przekazywanct 
do Panstwa rctle: 

Gliwice, w styczniu 2024 roku 

Prof. dr ha b. inz. Leszek A. Dobrzanski Hon. Prof., dr he multi 



• Bez materialu nie ma i nigdy nie bylo zadnego potrzebnego produktu 

Od zarania naszej cywilizacji, gdy pierwotni ludzie po raz pierwszy uiyli kamienia lupanego, 
aby wytworzye dzid!;! w celu upolowania 6wczesnego dzikiego zwierza, by zaspokoie gl6d, 
po dzien dzisiejszy, gdy staramy si!;! zaspokoie 17 Cel6w Zr6wnowaionego Rozwoju 
wyznaczonych przez ONZ w wysokorozwinil;!tym i w pelni zinformatyzowanym Spoleczenstwie 
5.0, podstawq jest pozyskiwanie i przetwarzanie material6w, kt6re sluiq do wytwarzania 
produkt6w niezb!;!dnych ludziom do zaspakajania wszelkich potrzeb. Wiedza o materialach. 
zagadnienia powszechnej cyfryzacji oraz dotyczqce ochrony srodowiska i klimatu naleiq 
do horyzontalnych i podstawowych determinant wsp61czesnosci, ad kt6rych zaleiy rozw6j 
wsp61czesnego Przemyslu 4.0/5.0. Wiedz!;! w tym zakresie powinien zatem posiadae kaidy 
wyksztalcony czlowiek, a zwlaszcza iniynier i menadier i to niezalei:nie ad specjalnosci. 
Zasada szesciu oczekiwan 6x0 stanowi paradygmat iniynierii materialowej. 

• Udostfi!pnianie produktow ludziom jest humanistycznct misict inzynierow 

Oddajemy do rqk PT Czytelnik6w drugi tom ksiqiki a niezwykle wysokim poziomie 
merytorycznym, odpowiadajqcym najwybitniejszym dzielom o tej tematyce w swiecie, 
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zawierajqcej oryginalne i ugruntowane poglqdy Autora w cyklu Jego kompleksowych encyklopedii materialowych, nieodzownych wytw6rcom 
licznych produkt6w trafiajqcych na rynek. Ksiqika dotyczy material6w iniynierskich, jako tworzyw do projektowania i wytwarzania maszyn 
i urzqdzen i obejmuje kompleksowo caloksztalt zagadnien dotyczqcych wszystkich grup wsp61czesnych material6w iniynierskich konstrukcyjnych, 
narz!;!dziowych i funkcjonalnych, zar6wno metalowych, jak i ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz zawiera tresci dotyczqce 
technologii proces6w materialowych i projektowania materialowego. 

• Obszernej wiedzy powinna towarzyszyc bujna wyobrainia tworcza 

Forma ksiqiki jest bardzo atrakcyjna edytorsko i umoiliwia r6wnoczesne zapoznanie si!;! z tekstem oraz wizualizacjl;! wiedzy, przez wykorzystanie 
wielobarwnego druku, systemu marginali6w, licznych schemat6w, rysunk6w i zdj!;!e. ilustrujqcych zar6wno struktur!;!. wlasnosci i technologie 
material6w iniynierskich. jak i ich liczne zastosowania praktyczne w wielu dziedzinach techniki i iycia. Opr6cz przekazywania szybko 
dezaktualizujqcej si!;! wiedzy szczeg61owej to umoiliwia zdobywanie umiejl;!tnosci tw6rczego myslenia i samodzielnego dzialania, czyniqc ksiqiki;!. 
jako kompendium wiedzy, przydatnq wielu PT Czytelnikom, kt6rzy nawet posrednio SCJ zwiqzani z technikq, a nade wszystko tym, kt6rzy 
zamierzajq bye w przyszlosci iniynierami- tw6rcami, uaktywniajqc ich wyobrazniq, aby odwainie tworzye zupelnie nowe rozwiqzania. 

• Tym, ktorzy studiuict obecnie, a zapewnict postfi!p w przyszlosci 

Ten niezwykle nowoczesny podr\!cznik akademicki, przeznaczony dla student6w i doktorant6w, o wybitnych walorach metodycznych. w pelni 
odpowiada tresciom ksztalcenia niezb!;!dnym do wyksztalcenia specjalist6w, zwlaszcza iniynier6w na wielu kierunkach studi6w. Ksiqika moie 
bye przydatna takie dla innych. nawet nietechnicznych kierunk6w studi6w, i umoiliwia zapoznanie si!;! z obszernq wiedzq o materialach 
iniynierskich, o ich prawidlowym doborze oraz o poprawnie opracowanej technologii wytwarzanych z nich produkt6w. Bez Wqtpienia wplynie to 
w przyszlosci na minimalizacj!;! koszt6w produkcji oraz na maksymalne wydluienie czasu pracy maszyn i urzqdzen. Decyduje to o maksymalnym 
obniieniu koszt6w ich eksploatacji, a takie znaczqco wplywa na poprawl;! warunk6w ekologicznych. 

• Z czego wytworzyc produkt interesuictcv nabywcfi! 

Ksiqi:ka zawiera kompleksowq wiedzi;! o materialach iniynierskich i moiliwosciach ich zastosowania na liczne produkty i stqd jest niezbi;!dna jako 
poradnik zawodowy pracownikom naukowym, menadierom oraz aktywnym zawodowo iniynierom wielu specjalnosci, gl6wnie zatrudnionym 
przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji material6w iniynierskich oraz wytworzonych z nich maszyn i urzqdzen. w tym takie w wielu 
nowoczesnych dzialach Przemyslu 4.0. 


